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内容概要

　　《高等学校计算机类课程应用型人才培养规划教材：嵌入式系统与应用》以当前主流嵌入式系统
技术为背景，以嵌入式系统原理为基础，以嵌入式系统开发体系为构架，针对嵌入式系统领域的最新
发展趋势与嵌入式应用型人才知识结构的需求，结合编者多年的教学和科研经验，系统全面地介绍了
嵌入式系统的基本概念、软硬件的基本体系结构、软硬件设计方法、相关开发工具及应用，同时配有
相应的实验指导以方便读者开发实践。
通过对《高等学校计算机类课程应用型人才培养规划教材：嵌入式系统与应用》的学习，不但可以使
读者掌握使用工具开发嵌入式软硬件的方法，具备较为实用的技能，而且可以帮助读者从总体的角度
系统掌握嵌入式系统基本知识，选择适当的技术与方法，全面规划和设计嵌入式系统。
《高等学校计算机类课程应用型人才培养规划教材：嵌入式系统与应用》可作为高等学校计算机及相
关专业的“嵌入式系统与应用”课程教材，同时也可作为从事嵌入式产品开发的工程技术人员的自学
与参考用书。
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章节摘录

版权页：   插图：   5.外围应用接口 在进行嵌入式产品设计时，往往需要根据需求外扩许多应用接口，
如USB、IIC、SPI、GPIO、IIS、UART等，这就需要处理器能提供方便的应用接口扩展支持。
许多ARM芯片内置有USB控制器，有些芯片甚至同时有USB Host和USB Slave控制器。
在某些芯片供应商提供的说明书中，往往声明的是最大可能的GPIO数量，但是有许多引脚是和地址线
、数据线、串口线等引脚复用的，因此在系统设计时需要计算实际可以使用的GPIO数量。
在某些需求要设计音频应用的产品中，处理器提供IIS总线接口是必需的。
有些ARM芯片内置LCD控制器，有的甚至内置64K彩色TFT LCD控制器。
在设计PDA和手持式显示记录设备时，选用内置LCD控制器的ARM芯片，如S3C2410较为适宜。
有些ARM芯片内部集成有DMA（Direct MemoryAccess）控制器，可以和硬盘等外部设备高速交换数据
，同时减少数据交换时对CPU资源的占用。
有些ARM芯片内置2～8通道8～12位通用ADC，可以用于电池检测、触摸屏和温度监测等。
有些ARM芯片有2～8路PWM输出，可以用于电机控制或语音输出等场合。
 6.扩展总线 大部分ARM芯片具有外部SDRAM和SRAM扩展接口，不同的ARM芯片可以扩展的芯片数
量，即片选线数量不同，外部数据总线有8位、16位或32位。
某些用做特殊用途的ARM芯片，如德国Micronas的PUC3030A没有外部扩展功能。
 7.电源管理 许多嵌入式产品需要使用电池供电，同时需要在无人值守的环境下进行长时间工作，因此
处理器的功耗是处理器选择的一个重要性能指标。
ARM芯片的耗电量与工作频率成正比，系统的功耗可以通过电源模式的变化来获得最好的控制，因此
嵌入式处理器能提供多种电源管理模式是非常重要的。
例如S3C2410A，可提供正常、低速、空闲及掉电4种电源管理模式，可以通过这4种模式的转换使电源
功耗达到最优。
 8.芯片的封装方式 ARM芯片现在主要的封装有QFP、TQFP、PQFP、LQFP、BGA、LBGA等形式
，BGA封装具有芯片面积小的特点，可以减小PCB的面积，但是需要专用的焊接设备，无法手工焊接
。
另外，一般BGA封装的ARM芯片无法用双面板完成PCB布线，需要多层PCB布线。
 9.内部存储器容量 有些ARM芯片有内置存储器，大小不等，在不需要大容量存储器时，可以考虑选用
带有内置存储器的芯片。
 除了上述技术指标外，选择嵌入式处理器时，还需要了解该芯片在市场上供货是否正常，能否方便地
购买到该芯片的开发工具（如评估板、IDE等），相关的开发资料是否容易获得，能否得到芯片供应
商或者工具提供商的技术支持及成本等因素。
 6.1.2时钟与电源管理 时钟与电源是整个嵌入式产品硬件系统工作的基础。
计算机电路均为时序电路，都必须有一个时钟信号才能正常工作；电源系统为整个产品提供能量，如
果电源系统处理得好，整个系统的故障会减少很多。
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编辑推荐

《高等学校计算机类课程应用型人才培养规划教材:嵌入式系统与应用》可作为高等学校计算机及相关
专业的课程教材，同时也可作为从事嵌入式产品开发的工程技术人员的自学与参考用书。
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